
	2026-2032年中国行泊一体芯片行业发展研究与市场前景报告





[image: cover]








中国市场调研网


2026-2032年中国行泊一体芯片行业发展研究与市场前景报告
www.20087.com
第1页　共2页


第2页　共2页
一、基本信息
	名称：
	2026-2032年中国行泊一体芯片行业发展研究与市场前景报告

	报告编号：
	5890568　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：8200 元　　纸介＋电子版：8500 元

	优惠价：
	电子版：7360 元　　纸介＋电子版：7660 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　行泊一体芯片是智能网联汽车电子电气架构高度集中化背景下的核心计算底座，旨在通过单颗SoC（系统级芯片）同时承载高速领航辅助驾驶与自动泊车两大高阶功能。目前，面对车企对降本增效的极致追求，这种将原本分散的行车与泊车域控制器进行物理融合的硬件方案已成为市场主流。现代行泊一体芯片普遍采用了多核异构CPU与高性能NPU架构，内置车规级安全岛，在保障ASIL-D级功能安全的前提下，实现了算力资源的动态分配与高效利用。这一技术路线不仅大幅精简了车载线束与外围元器件数量，显著降低了整车BOM成本，更为L2+级智能驾驶在十万元级别大众车型上的普惠化落地提供了坚实的硬件支撑。
　　未来，行泊一体芯片的发展将沿着更高算力冗余、全栈软件解耦及跨域深度融合方向持续突破。市场调研网认为，随着城市NOA（导航辅助驾驶）等复杂场景的快速铺开，下一代芯片将在端侧引入更强大的Transformer大模型加速能力，以支持无图模式下的实时环境感知与路径规划。在生态建设层面，标准化的自动驾驶开发平台与丰富的中间件工具链将成为标配，帮助整车厂大幅缩短算法移植周期。更为重要的是，行泊一体芯片将逐步打破单一智驾边界，向座舱娱乐、车身控制等领域延伸，最终演变为真正意义上的“中央计算芯片”，全面重构未来汽车的软硬件协同架构。
　　据市场调研网（中智林）《2026-2032年中国行泊一体芯片行业发展研究与市场前景报告》，2025年行泊一体芯片行业市场规模达 亿元，预计2032年市场规模将达 亿元，期间年均复合增长率（CAGR）达 %。报告系统梳理了行泊一体芯片行业的产业链结构，详细解读了行泊一体芯片市场规模、需求变化及价格动态，并对行泊一体芯片行业现状进行了全面分析。报告基于详实数据，科学预测了行泊一体芯片市场前景与发展趋势，同时聚焦行泊一体芯片重点企业的经营表现，剖析了行业竞争格局、市场集中度及品牌影响力。通过对行泊一体芯片细分市场的进一步挖掘，报告为投资者、企业决策者及政府部门提供了行业洞察和决策支持，是了解行业动态、制定战略规划的重要参考工具。

第一章 行泊一体芯片行业概述
　　第一节 行泊一体芯片定义与分类
　　第二节 行泊一体芯片应用领域
　　第三节 行泊一体芯片行业经济指标分析
　　　　一、行泊一体芯片行业赢利性评估
　　　　二、行泊一体芯片行业成长速度分析
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　　　　二、主要生产制造模式
　　　　三、行泊一体芯片销售模式与渠道策略
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